“可见光和短波红外摄像机采购”技术参数

一、可见光和短波红外摄像机

（一）低照度摄像机

1、分辨率：1280 x 1024；

2、光谱响应：0.4～1.2μm；

3、探测器类型：彩色低照度；

4、动态范围：
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70dB (HDR模式：
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120dB)；

5、光学接口：C 口；

6、外形尺寸：
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60 x 70 x 70 mm3；

7、重量：≤150 g（不含光学）；

8、具备固定模式噪声消除、坏点校正、自适应demosaic、gamma校正、动态对比度增强、3D降噪功能；

9、具备自动曝光、自动增益、自动白平衡；

10、支持彩色夜视、生物识别性能；

11、支持激光照射点偏差自动检测；

12、支持目标识别，目标跟踪，目标分类；

13、支持1064等军用激光光斑自动检出。

（二）机载640JW摄像机

1、探测器类型：高性能 InGaAs 探测器；

2、红外像素：640 x 512；

3、光谱响应：0.9 ~ 1.7 μm；

4、AGC：根据光照自动控制增益；

5、自适应调整图像GAMMA；

6、自动场景：自适应宽光动态场景；

7、外形尺寸：
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50 x50 x60 mm3；

8、重量：≤250 g（不含光学）；

9、光学接口：C口；

10、动态范围：68dB at low gain，55dB at high gain；

11、工作温度：-45℃ ~ 70℃；

12、噪声（RMS）：≤35 e；

13、支持特征波段支持七个可定义的光谱段，适合于高威胁目标探测与识别，避障及其他关键任务。

说明：其中标★建议为否决项，必须要实现的功能技术参数要求。
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